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Cliente NO:

Nome del prodotto

Serie 2835 LED chip light

Tipo di prodotto:

[IR2835-0.2W

Data di preparazione:

2021-06-23

Conferma
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Nota: 1. La presente specifica ¢ redatta in inglese e cinese; in caso di conflitto, prevarra la versione cinese.

2. L'interpretazione finale di questa specifica appartiene a



3. La presente specifica ¢ valida per due anni dalla data del sigillo o della firma, alla scadenza le due parti possono rinnovare I'accordo, ma deve
essere in forma scritta.

Lampade LED a montaggio superficiale
Serie 2835 Lampade LED SMD

Tipo di prodotto: 1R2835-0.2W
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Dimensioni del pacchetto

ey |

Punto di saldatura consigliato (n modello di pad consigliato)

1,

5 a7

Osservazioni (NOTE).
1.

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri
Le tolleranze sono +0,1 mm se non diversamente specificato.

Le tolleranze sono di +0,1 mm se non diversamente specificato.

Lampade LED a montaggio superficiale

Tipo di prodotto: IR2835-0,2W
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Valori nominali massimi assoluti (Ta=25°C)
Parametro Simbolo Valore Unita
Corrente di andata Corrente di
Se 60 andata Se 60
mA
Tensione inversa Vr 5 Vr
Potenza dissipata Pd 90 mW mW
Intervallo di temperatura di esercizio Temperatura
di stoccaggio
T 25+
P >80 Top -25~+80
°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio Tstg -30~+85 °C Tstg
Corrente pulsante di picco Corrente pulsante di
) I 100 mA A
picco (1/8 duty f=1KHz) fp n o
Temperatura di giunzione Tj Tj °C/W
Scariche elettrostatiche (HBM) ESD 1500 V ESD 1500 V
Caratteristiche elettro-ottiche (TA=25°C)
andizione Simbo Valore
Parametro di pr‘oya 'lo Colore Unita
Parametro Condizione | Simbo . .
i Min Tipo Max
di prova lo
T 1
emperatura co‘ore I=60mA | CCT | --CCT | CCT-- | - - K
Temperatura colore
--Vf
Tensi )
ensione di andata L=60mA | Vf \Gi 1.5 IR 1.8 \%
Tensione di alimentazione 15
flusso luminoso Ii= 60mA 0 IR 20 - 30 MW
flusso luminoso
Angolo di visione L= 60mA | 20172 IR I(F) | 120 | IR—-120 | De
Angolo di visione al 50% IV F &
Lunghezza d'onda
dominante
I= A A IR -- --
Lunghezza d'onda 7= 60m d 850 m
dominante
o]
Corrente tnversa Vi=5V | Vr R | IR | 5 - nA
Corrente inversa
Ind%ce d% resa cromat%ca L= 60mA CrRI | ~7T7C CRI - B B Ra
Indice di resa cromatica | | | ------
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LAMPADE A LED A MONTAGGIO
SUPERFICIALE

Tipo di prodotto: IR2835-0.2W

Grafico della curva caratteristica di fotoelettricita tipica
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LAMPADE A LED A MONTAGGIO SUPERFICIALE

Voci di test di affidabilitaVoci di test e risultati di affidabilita

Quanti | Numero di
Cat R .
. L ta danni
egor Voce di prova Standard Condizioni di prova Nota . .
. . L Quantit | Numero di
1aTi Voce di prova Standard Condizioni di prova Nota . .
a danneggiat
po .
i
. . -25°C 30min
Ciclo di temperatura JIS C 7021 ) )
. i 1} 5min 100 ciclo 22 0
Ciclo di temperatura (1977)A-4 .
80°C 30min
. -25°C 15min
Shock termico . ..
i MIL-SLD-107D 115min 50 cicli 22 0
Shock termico .
80°C 15min
Ciclo di calore ad alta
s 30°C (=) 65°C
umidita o 22
. . JIS C 7021 (1977)A-5 90%RH 24 ore/1 10 cicli 0
L L Ciclodicalore ad alta )
S K . ciclo
5 5 umidita
= ;g Stoccaggio ad alta
< temperatura JIS C 7021 (1977)B- 22
. T.=80°C 1000 ore 0
Stoccaggio ad alta 10
temperatura
Umidita Accumulo di calore T.=60°C
. . . JIS C 7021 (1977)B-11 1000 ore 0
Umidita Stoccaggio termico RH=90% 22
Stoccaggio a bassa
temperatura JIS C 7021 (1977)B- 22
. T.=-30°C 1000 ore 0
Stoccaggio a bassa 12
temperatura
. T.=25°C
Test di durata JIS C 7035 (1985) 1000 ore 0
Ir= 60mA 22
Test di durata termica ad alta
< & umidita 60°C RH=90 22
N R ) . ) 500 ore 0
§ ’g Test di durata termica ad alta I= 60mA
g ¥ umidita
wn &
Test di durata a bassa
temperatura Ta=-25°C 22
, ) 1000 ore 0
Test di durata a bassa I= 60mA
temperatura

fIFare riferimento alle specifiche dei test di affidabilita per questa linea.

Criteri di valutazione dei guasti

Criteri di valutazione dei danni
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Condizio

Elemento di prova Simbolo ne di Criteri di valutazione del danno
prova
Tensione in avanti Dati iniziali+10%
. . . Ve Ir=Ier Ce o
Tensione in avanti Dati iniziali+10%
Corrente inversa
) Ir V=5V Ir =10pA
Corrente inversa
Intensita luminosa Degrado medio Iv= 30%, degrado medio singolo Iy =
Intensita luminosa 50%
Iy Ii=Ipr Degrado medio dell'Ty = 306, degrado medio €11'1(V) di un singolo
LED 50%

Degradazione I(v)qun singolo LED = 50%

Resistenza al calore di saldatura -
Resistenza al calore di saldatura Resistenza

- al calore

. . Metallo senza crepe interne, nessun materiale tra le strisce,
Resistenza di

nessuna luce spenta.
al calore saldatura -

di Meteriale senza crepe interne, nessun materiale tra
i

spogliato, nessuna luce spenta.
saldatura | -------

*Le informazioni tecniche riportate nella scheda tecnica si limitano alle caratteristiche tipiche e agli esempi di circuito del prodotto di

riferimento. Non costituiscono né una garanzia di proprieta industriali né un'autorizzazione per qualsiasi licenza.

Le informazioni tecniche riportate nelle schede tecniche si limitano alle caratteristiche tipiche e agli esempi di circuito dei prodotti di riferimento. non

costituiscono garanzia di proprieta industriale né concessione di alcuna licenza.

Lampade LED a montaggio superficiale
Tipo di prodotto: IR2835-0,2W

Linee guida per la saldatura
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1. Saldatura a riflusso: si consiglia di utilizzare la seguente tabella delle temperature di saldatura a riflusso

senza piombo.
Saldatura a riflusso: utilizzare le condizioni indicate nella figura della saldatura a riflusso senza piombo.

SHC-Refow Sckderng Profl o ead ee sprg] Aot FSTTHCE

120 max 1208 max

Nota: se non si effettua una saldatura senza piombo, il profilo di saldatura consigliato ¢ 230 °C e il profilo di saldatura
massimo & 245°C.

2. Saldatura a mano con il saldatore
1) Si consiglia di utilizzare un saldatore da meno di 20W; la temperatura del saldatore deve essere mantenuta al di

sotto dei 360°C durante la saldatura; ogni elettrodo puo essere saldato una sola volta e la durata di ogni saldatura non
deve superare i 3 secondi.

Per la saldatura a mano si consiglia di utilizzare un saldatore da meno di 20 W. Si prega di mantenere la
temperatura del saldatore sotto i 360 °C durante la saldatura. Si prega di mantenere la temperatura del saldatore sotto i
360°C durante la saldatura Ogni terminale del LED deve funzionare per meno di 3 secondi e solo per una volta.

2), il processo di saldatura manuale di operazione incauta facile da causare danni al prodotto LED, dovrebbe essere

attento.
Fare attenzione perché il danneggiamento del prodotto € spesso iniziato al momento della saldatura manuale.

3. Pulizia
(1), nella saldatura dopo I'uso raccomandato di alcol per la pulizia, la temperatura non ¢ superiore a 30 °Cin
condizioni di 3 minuti, non superiore a 50 °C in condizioni di 30 secondi, I'uso di altri solventi simili prima della
pulizia, si prega di assicurarsi che 1'uso di solventi non sara utilizzato sulla incapsulamento LED e resina epossidica
causati dal danno.

Si consiglia di utilizzare 1'alcol come solvente per la pulizia dopo la saldatura. La pulizia deve avvenire a 30°C
per 3 minuti 0 a 50°C per 30 secondi. Quando si utilizzano altri solventi, & necessario verificare che il prodotto sia
stato pulito. altri solventi, & necessario verificare in anticipo se i solventi dissolvono o meno la confezione e la resina.

2), anche la pulizia a ultrasuoni ¢ un metodo efficace; in genere la potenza massima non dovrebbe superare i 300W,
altrimenti potrebbe danneggiare il LED; verificare preventivamente se le condizioni di pulizia causeranno danni al
LED in base alla situazione specifica.

Anche la pulizia a ultrasuoni ¢ un metodo efficace, ma l'influenza della pulizia a ultrasuoni sui LED dipende da
fattori quali la potenza degli ultrasuoni. In genere, la potenza degli ultrasuoni non dovrebbe essere superiore a 300 W.
Prima di procedere alla pulizia, ¢ necessario eseguire un pre-test per verificare che non si verifichino danni ai LED.
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Prima di procedere alla pulizia, ¢ necessario eseguire un test preliminare per verificare che non si verifichino danni ai
LED.

Lampade LED a montaggio superficiale

Tipo di prodotto: IR2835-0.2W

Nastro e imballaggio

1, nastro leader e bobina

2. Imballaggio resistente all'umidita

a

2. Moisture Resistant Packaging Bl HE

3. Precauzioni Precauzioni

1) L'incapsulamento dei LED con il silicone rende la superficie colloidale del LED pitt morbida e la pressione sulla
superficie colloidale influisce sull'affidabilita del LED; ¢ quindi necessario evitare una forte pressione sulle parti incapsulate;
quando si utilizza 1'ugello di aspirazione, la pressione sulla superficie colloidale deve essere adeguata.

Il materiale di incapsulamento dei LED ¢ il silicone, pertanto i LED hanno una superficie morbida sulla parte superiore
del pacchetto. La pressione sulla superficie superiore sarda La pressione sulla superficie superiore influisce
sull'affidabilita dei LED. E necessario prendere precauzioni per evitare una forte pressione sulla p:

Pertanto, quando si utilizza 1'ugello di prelievo, la pressione sulla resina siliconica deve essere ade

2) Il diametro esterno dell'ugello SMD non deve superare le dimensioni dei LED per evitare perd:

interno dell'ugello deve essere il pit grande possibile.

Si raccomanda di utilizzare un materiale morbido per evitare di graffiare o danneggiare la superfi
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LED.

Il diametro esterno dell'ugello di prelievo SMD non deve superare le dimensioni del LED.

Il diametro esterno dell'ugello di prelievo SMD non deve superare le dimensioni del LED per evitare perdite
d'aria.

Il diametro esterno dell'ugello di prelievo SMD non deve superare le dimensioni del LED per evitare perdite
d'aria.

Per la punta dell'ugello si consiglia un materiale flessibile per evitare di graffiare o danneggiare la superficie del
LED durante il prelievo.

Lampade LED a montaggio superficiale

Tipo di prodotto: IR2835-0,2W




Precauzioni per la manipolazione

IN Maneggiare il componente lungo la superficie laterale del materiale utilizzando gli strumenti appropriati; non
premere la superficie del colloide direttamente con le mani o con metalli appuntiti, per non danneggiare i
circuiti interni.

Maneggiare il componente lungo la superficie laterale utilizzando pinze o strumenti appropriati; non toccare o
maneggiare direttamente la superficie della lente in silicone, potrebbe danneggiare il circuito interno.

superficie della lente di silicone, potrebbe danneggiare il circuito interno.

N Non impilare insieme i PCB assemblati, per non danneggiare i circuiti interni. 3. Non utilizzare in ambienti
acidi con pH<7.
Non impilare insieme PCB assemblati contenenti LED. Non adatto al funzionamento in ambienti acidi, con pH<7.
L'impatto puo graffiare la lente in silicone o danneggiare il circuito interno.
circuito interno
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SURFACE MOUNT LED LAMPS

2835 &% LED W5 74T

FEmEE (Product Type) : IR2835-0.2W

Package Dimensions (#ZER~)

— prE— e

Recommended Soldering Patter (n EZFEA )

P,

#7E (NOTES) :
1. o R~ i =k
All dimensions are in millimeters

2, EHA A E, RS AZEJ9£0.1mm




Tolerances are £0.1mm unless otherwise note.

SURFACE MOUNT LED LAMPS

P2 mES (Product Type) : IR2835-0.2W

PR S% Absolute maximum ratings

(Ta=25°C)

Z ¥ Parameter 75 Symbol | #{H Value | ¥4/ Unit
1E 7] ¥4t Forward current If 60 mA
S A} [ Reverse voltage Vi P v
FERUI) % Power dissipation Pd 90 mW
TAEI IR FE Operating temperature range Top 95480 oC
F 5k iR B Storage temperature range Tstg -30~+85 °C
WEAE kP LI Peak pulsing current  ( 1/8 duty
~1KHz) Ifp 100 mA
4 Junction Temperature Tj 115 °C/W
#4# i Electrostatic Discharge(HBM) ESD 1500 Vv
Y HHEME Electro-Optical characteristics (TA=25°C)
NI Vel =
2 Wkt | 755 $H Value By
Parameter Test Symbo e Unit
Condition 1 Min Typ Max
(SN _
Color Temperature 1:=60mA cCT - - B - K
LE [ [=60mA vVt IR 1.5 -- 1.8 \%
Forward voltage
N ‘%ﬁ
HER [=60mA 0 IR 20 - 30 MW
luminous flux
LA _
Viewing angle at 50% IV 1=60mA 20172 IR B 120 N Deg
~ L/
. EBK [=60mA Ad IR -- 850 -- nm
Dominant wavelength
Nray
B [F L Vr=5V Ir IR - 5 - uA
Reverse current
ST AEREE =R _
Color Rendering Index 1=60mA CRI - - B B Ra

SURFACE MOUNT LED LAMPS

P2 EE (Product Type) : IR2835-0.2W
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L7 K1 H R 1 BH 2% B3R Typical photo-electricity characteristic curve chart
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SURFACE MOUNT LED LAMPS

A EEPESZIG DN H Test items and results of reliability

x s i
- . - y | T
2l TR H SRR TR f B Quantity | er of
Typ Test item Standard Test Conditions Note
Damaged
e
-25°C 30min
IR PR JIS C 7021
R 115min 100 cycle 22 0
Temperature Cycle (1977)A-4 )
80°C 30min
. -25°C 15min
b : 22
MIL-SLD-107D 115min 50 cycle 0
= Thermal Shock )
s | 80°C 15min
(] D
& = B IR I 30°C (=) 65°C
% 2 m/ml,}% faf JIS C 7021 (1977)A-5 10 cycle oy 0
2 ¢ High Humidity Heat Cycle 90%RH 24hrs/1cycle
> o
= BB 7= L
H | il JIS C 7021 (1977)B-10 T,~80°C 1000hrs ” 0
High Temperature Storage
ErIE I f T.=60°C
L A7 JIS C 7021 (1977)B-11 1000hrs 99 0
Humidity Heat Storage RH=90%
vE >
M 77 JIS C 7021 (1977)B-12 T.=—30°C 1000hrs 27 0
Low Temperature Storage
AV T AR T T.=25°C
i 73 Al Life Test JIS C 7035 (1985) 1000hrs 2 0
[=60mA
g @ e R = [ = | R
it R 7
g g RSN 60°C RH=90% -
& B High Humidity Heat Life i 500hrs 0
2 g [7=60mA
O ©h Test
L7 Ta=-25°C
R 75 i JJ@Q 0 a 1000kt ’) 0
Low Temperature Life Test [F=60mA
53 A NRRAFEMTE . Refer to reliability test standard specification for in this line.
RBHAIEPE Criteria For Judging Damage
It H (iRes MR 2% FE btk
LS v 1 WIIRE=10%
Forward Voltage g o Initial Data+10%
2 J] FL A
I Vr=5V =10pA
Reverse Current : : : H
g, IV =30%, FAST Iy B = 50%
Luminous Intensity Iy Ir=ler Average Iv degradation = 30%

Single LED Iv degradation = 50%

T 42 44

Resistance to Soldering Heat

MEITCNEZYR . oA kHaRR RIEg. JossT
Meterial without internal cracks, no material between
stripped, no deaded light.




*HelE AR Fn FIBOR (S B PR T St BUARSAEAN i % S5 51 PR B 7 i 6 B AR AR e X ERAE, th AN A A ATV T F82AR

The technical information shown in the data sheets are limited to the typical characteristics and circuit examples of the referenced products. It does not

constitute the warranting of industrial property nor the granting of any license.

SURFACE MOUNT LED LAMPS
P24 ES (Product Type) : IR2835-0.2W

JREFE S Guideline for Soldering
1. [EIVRERE: 5 DL R A R A S R AT

Reflow Soldering: Use the conditions shown in the under Figure of Pb-Free Reflow Soldering.

Remark: Ifnot lead free soldering, the recommended solder profile is 230°Cand max solder profile is 245°C.

2. RS\ F/EE Hand Soldering
1), HEFAAEFRTDZ T 20W B ER,  MRIEI IS Bk (IR L I AR FFAE 360°C LA, HARAS rEBR R BEHEAT — IR
%, BRIUEIZE R SR R AR 3 70
A soldering iron of less than 20W is recommended to be used in Hand Soldering Please keep the temperature of

the soldering iron under 360°C while soldering Each terminal of the LED is to go for less than 3 second and for
onetime only.

2). AT I AEERAE 5 51 LED 7 i B8, B2/ NG I T
Be careful because the damage of the product is often started at the time of the hand soldering.
3. {E¥tCleaning
1) RN SR A RS BT TG Ve, AEIREA T 30°CHISRAF N HFE: 3 7081, AT 50°CHIZRAT T HFLE
30 £, A A HABSALE G BERT, V5SS BE AN 20 LED F 3 238 FIPA S0 I 1 i A7 o
It is recommended that alcohol be used as a solvent for cleaning after soldering. Cleaning is to go under 30°C
for 3 minutes or 50°C for 30 seconds. When using other solvents, it should be confirmed beforehand whether the
solvents will dissolve the package and the resin or not.

2 HFERETERAA IR, BRERKIR AR IE300W, 75N ATHEXT LED & Mdn i, 5 iR 2 AR 1
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T LTSI e 2 1F /2 15 2% LED 3 pediifi

Ultrasonic cleaning is also an effective way for cleaning. But the influence of Ultrasonic cleaning on LED
depends on factors such an ultrasonic power. Generally, the ultrasonic power should not be higher than 300W.Before
cleaning, a pre-test should be done to confirm whether any damage to LEDs will occur.

SURFACE MOUNT LED LAMPS

P2 A4S (Product Type) : IR2835-0.2W

Y A3 Tape and Packaging

1. ##% Tape leader and reel

2. PhEisR 3k Moisture Resistant Packaging

2. Moisture Resistant Packaging PRSI Bt

3. YEEZE Cautions

1). LED ERONRENR, #§ LED BAARMERA, R AR I 25200 LED RJ5EPE, DA N F007 48 It e e £
el S U A A P LU P T 0 R A e
The encapsulated material of the LEDs is silicone. Therefore the LEDs have a soft surface on the top of package. The
pressure to the top surface will be influence to the reliability of the LEDs. Precautions should be t:
strong pressure on the encapsulated part. So when use the picking up nozzle, the pressure on the s
proper.

2). SMD W AMEA RS LED AYRSE DLBE Gl <o WM ) AL AR R RS AT RE K o
WA S S AU SRR A R DA S LED e Ml o i Sl 7 s
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The outer diameter of the SMD pickup nozzle should not exceed the size of the LED to
prevent air leaks. The inner diameter of the nozzle should be as large as possible. pliable
material is suggested for the nozzle tip to avoid scratching or damaging the LED surface
during pickup.

SURFACE MOUNT LED LAMPS

P2 A4S (Product Type) : IR2835-0.2W

RbFRBE %56 Handling Precautions

1. AL AT 3 2 Y TR AR T SR, ANAT B T BOR B Ja SE AR R T, & T BE S 108 P 30 FRL I
Handle the component along the side surface by using forceps or appropriate tools; do not directly touch or
Handle the
silicone lens surface, it may damage the internal circuitry.

2. AR AR HERUE 2, EREBURAN IR, 3. AT HAE PH<T (IRYES
Do not stack together assembled PCBs containing LEDs. ~ Not suitable to operate in acidic envi-ronment, PH<7
Impact may scratch the silicone lens or damage the internal
circuitry
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